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PRESENTATION 
Embase femelle de panneau CMA *7-USBC PCB3. Elle est conçue avec système 
de verrouillage et s'accouple sur toutes les contreparties mâles de la famille 
BERNIER CMA-USBC en version N, P, W, X, Y, Z, T.

Norme de référence boitier : STEI GAM-T2-75500 et 501.

MATIERE ET FINITION
- Corps, Ecrou, Rondelle : Acier inox microbillé passivé.
- Joint de panneau : Silicone fluoré sans ou avec charge conductrice (JC&JC1).
- Contacts et CI : Alliage cuivreux doré sur nickel.
- Isolant PCB : FR4
- Isolant : Matière thermoplastique et résine époxy.

CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES ET MECANIQUES 
- Température de service : -40°C +85°C.
- Etanchéité : IP68 4m 2h
- Brouillard salin : 96h accouplé
- Endurance mécanique CMA: 10 000 accouplements
- Couples de serrage de l'écrou : 9 N.m.

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
- Tension de service : 30 V max.
- Intensité nominale : 5Amax sur A4,B4,A9 et B9  0.25Amax autre
- Résistance de contact : ≤ 50 mΩ.
- Résistance entre masse boitier USB et masse boitier CMA : ≤ 100 mΩ.
- Résistance d'isolement : > 100 MΩ.
- Rigidité diélectrique : 100 Veff à 50 Hz 1min.
- Conforme à la norme USB3.2 Gen2 (10Gb/s).

Outillage de serrage : B703

Masse : 16g max

INTRODUCTION
Receptacle for panel CMA *7-USBC PCB3. It is designed with system of locking 
and mates on all male connectors of the BERNIER CMA-USBC line for version  N, 
P, W, X, Y, Z, T.

Reference of standard box : STEI GAM-T2-75500 and 501.

MATERIALS AND FINISH
- Shell, nut, washer : stainless steel sand blasted and passivated
- Panel oring  : Fluorosilicone or fluorosilicone with conductive filler (JC & JC1) .
- Contacts & PCB: Copper alloy with gold over nickel plating.
- PCB insulator : FR4
- Insulator : Thermoplastic and epoxy resin.

CLIMATIC AND MECHANICAL SPECIFICATIONS
- Temperature range: -40°C +85°C.
- Watertightness : IP68 4m 2h.
- Salt spray : 96h mated.
- CMA Mechanical endurance : 10 0000 operations
- Locking torque for nut : 9 N.m. 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS
- Working voltage : 30 V max.
- Rating current : 5Amax on A4,B4,A9 & B9   0.25Amax other.
- Contact resistance : ≤ 50 mΩ.
- Resistance between USB shell ground and CMA shell ground : ≤ 100 mΩ.
- Insulation  : > 100 MΩ.
- Dielectric rigidity : 100 Veff at 50 Hz 1min.
- Compliant with USB3.2 Gen2 (10GB/s).

Tightening tool : B703

Weight : 16g max CMA *7*-USBC PCB3
NOTICE TECHNIQUE
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* Connexion possible des masses par shunt
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